
 

 

Infineon® Prime Switch P2000DL45X168 および P3000ZL45X168 
インフィニオン テクノロジーズ バイポーラは、インフィニオン トレンチ 4.5 kV IGBTチ

ップを使用した新しいダイレクト プレスパック IGBTのInfineon® Prime Switchにより、

高耐圧製品ラインアップを拡充しました。この新しいプレスパックIGBTは、フリーホ

イーリングダイオード内蔵品は定格2000 A品、非内蔵品で定格3000 A品をご用意してお

り、対象アプリケーションに併せて最適設計されています。本製品は、IGBTパワー半

導体を使用した大電力システムの現在から将来までのあらゆる要件を満たすよう設計

されています。主要アプリケーションは、高電圧直流送電 (HVDC) およびフレキシブル

交流送電システム (FACTS)、DCブレーカー、MVドライブ、風力タービン コンバーター、

トラクションです。 

 

主な特長 

> 4.5 kV Trench IGBTチップ 

> 長期にわたる故障時短絡特性 

> 圧接設計 

> 密封パッケージ 

主な利点 

> 外気に対する堅牢性 

> 両面冷却 

> 幅広いクランプ力 

 

競合製品に対する優位性 

> 長期にわたる故障時短絡特性 

> 防爆仕様のパッケージ 

> 最高のパワーサイクル性能 

> 両面冷却 

> 幅広いクランプ力 

 
 

ブロック図: 

対象アプリケーション 

> HVDC およびFACTS 

> DCブレーカー 

> MVドライブ 

> 風力発電機用コンバーター 

> トラクション 

 

 
製品関連情報 / オンライン サポート 

製品ファミリーページ 
 

 
製品概要および製品データシート ページへのリンク 

 
 
 
 
 
 

製品ページ  P2000DL45X168  

製品ページ P3000ZL45X168  

 
 

発注可能な部品番号 SP 番号 パッケージ 

P2000DL45X168HPSA1 SP005729091 BG-P16826K-1 

P3000ZL45X168HPSA1 SP005717389 BG-P16826K-1 

バイポーラ半導体デバイスは、インフィニオンテクノロジーズの
バイポーラ オンラインショップでご注文いただけます。 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/diodes-thyristors/prime-switch/?utm_source=n403&utm_medium=email&utm_campaign=202205_glob_en_ipc_ipc.p.bp&utm_content=e1&utm_term=ppi
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-press-packs/p2000dl45x168/?utm_source=n403&utm_medium=email&utm_campaign=202205_glob_en_ipc_ipc.p.bp&utm_content=e1&utm_term=ppi
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-press-packs/p3000zl45x168/?utm_source=n403&utm_medium=email&utm_campaign=202205_glob_en_ipc_ipc.p.bp&utm_content=e1&utm_term=ppi
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-P2000DL45X168-DataSheet-v03_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017facf50b1340af
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-P3000ZL45X168-DataSheet-v03_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017facf5116e40b2


 

 

 
  

【  Infineon® Prime Switch P2000DL45X168 および P3000ZL45X168】 
FAQ 
1. What does long term short on fail behavior mean? 
> At minimum one year of stable short cut after failure 
2. What is the advantage of hermetically sealed housing? 
> By the hermetically sealed the system cost can be reduced because of no special demand for atmosphere or even 

isolating liquid. 
3. Does Infineon PPI have references? 
> All used materials have references in HVDC. The 4.5 kV trench IGBT chip is used already in several HVDC projects in 

IGBT modules. The low temperature sintering technology is used since decades for thyristors and diodes in LCC and 
VSC HVDC. The 4.5 kV/3000 A PPI recently served the second largest hydropower plant in the world: Baihetan-
Jiangsu +-800 kV/8 GW UHVDC Transmission Project. 


